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一种一体化的微波波导耦合器

(57)摘要

本发明公布了一种一体化的微波波导耦合

器，包括多个波导极化器，波导腔体之间具有耦

合孔，微波波导耦合器包括耦合器腔体和耦合器

盖板，耦合器腔体和耦合器盖板配合形成微波波

导耦合器腔体，耦合器腔体和耦合器盖板沿着微

波波导耦合器的E面剖分，在波导极化器的波导

口接触面处，耦合器腔体和耦合器盖板之间采用

相同倾斜角度的斜面配合。本发明的三个极化器

和耦合器主体集成为一体，耦合器主体包括一个

腔体和盖板。框架采用钣金工艺制造，使得整个

耦合器集成度高，防水和电磁兼容更加容易保

证，成本也大大降低。耦合器的主体沿矩形波导

的E面剖分，盖板和腔体在波导口接触处都加工

有一定的斜度，以便实现多个方向的紧密贴紧装

配。
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1.一种一体化的微波波导耦合器，包括多个波导极化器，波导腔体之间具有耦合孔，所

述微波波导耦合器包括耦合器腔体和耦合器盖板，所述耦合器腔体和耦合器盖板配合形成

微波波导耦合器腔体，其特征在于：所述耦合器腔体和耦合器盖板沿着微波波导耦合器的E

面剖分，在波导极化器的波导口接触面处，所述耦合器腔体和耦合器盖板具有相同倾斜角

度向内的斜面，所述耦合器腔体和耦合器盖板之间的多个斜面同时贴合；所述耦合器腔体

低压压铸成型或重力压铸成型。

2.根据权利要求1所述的一体化的微波波导耦合器，其特征在于：所述耦合器腔体和耦

合器盖板之间过盈配合。

3.根据权利要求1所述的一体化的微波波导耦合器，其特征在于：所述波导极化器为三

个，呈“T”形布置，所述波导极化器的波导口设置有一体式的天线安装盘，所述天线安装盘

上连接有钣金支架，所述钣金支架通过支架连接件连接。

4.根据权利要求1‑3任一项所述的一体化的微波波导耦合器，其特征在于：所述波导极

化器为45度波导极化器。

5.根据权利要求1‑3任一项所述的一体化的微波波导耦合器，其特征在于：所述耦合孔

为矩形耦合孔。
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一种一体化的微波波导耦合器

技术领域

[0001] 本发明属于电子通讯技术领域，特别是涉及一种一体化的微波波导耦合器。

背景技术

[0002] 微波波导耦合器广泛的应用于微波点对点通信系统中。其支架一般作为天线和

ODU的挂架使用。为了便于在各种场合方便安装ODU和天线，往往需要带极化设计。目前带框

架设计的微波耦合器技术已经很成熟，以及可以很方便的将耦合器和框架加工成一体，但

是目前世界范围内还未见有报道能将极化器和耦合器设计成一体加工生产的。因此目前通

常设计的用于微波点对点通信的耦合器主要包括带支架的腔体两个零件，还有三个极化器

单独加工，然后重新将这五个零件安装在一起，组成一个完整的微波耦合器。整个耦合器一

共有5个零件组成。

[0003] 但是由于极化器单独安装，必然会带来安装误差，影响耦合器的性能，增大电磁泄

漏的隐患，导致电磁兼容性问题。同时增加防水的难度，单独安装极化器必然会需要额外的

安装空间，增加产品的重量，不利于小型化。极化器单独加工，也会有较高的成本。

[0004] 由于微波波导耦合器在点对点通信系统中用量极大，产品的成本也是一个非常关

键的指标。因此设计一种新型高性能，低成本、小型化，高可靠性的微波波导耦合器是一个

非常迫切的需求。

发明内容

[0005] 本发明目的在于针对现有的微波波导耦合器的缺陷，提供一种结构简单、组装贴

合紧密的一体化的微波波导耦合器。

[0006] 本发明为实现上述目的，采用如下技术方案：

[0007] 一种一体化的微波波导耦合器，包括多个波导极化器，波导腔体之间具有耦合孔，

所述微波波导耦合器包括耦合器腔体和耦合器盖板，所述耦合器腔体和耦合器盖板配合形

成微波波导耦合器腔体，其特征在于：所述耦合器腔体和耦合器盖板沿着微波波导耦合器

的E面剖分，在波导极化器的波导口接触面处，所述耦合器腔体和耦合器盖板具有相同倾斜

角度向内的斜面，所述耦合器腔体和耦合器盖板之间的多个斜面同时贴合。

[0008] 优选的：所述耦合器腔体低压压铸成型或重力压铸成型。

[0009] 所述耦合器腔体和耦合器盖板之间过盈配合。

[0010] 所述波导极化器为三个，呈“T”形布置，所述波导极化器的波导口设置有一体式的

天线安装盘，所述天线安装盘上连接有钣金支架，所述钣金支架通过支架连接件连接。。

[0011] 所述波导极化器为45度波导极化器。

[0012] 所述耦合孔为矩形耦合孔。

[0013] 本发明的三个极化器和耦合器的主体集成为一体，耦合器主体部分只包括两个部

件，一个腔体和一个盖板。耦合器的框架采用钣金工艺制造。由于采用这些新的技术，整个

耦合器集成度高，防水和电磁兼容更加容易保证，成本也比传统设计的耦合器成本大大降
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低。耦合器的主体沿矩形波导的E面剖分，盖板和腔体在波导口接触处都加工有一定的斜

度，以便实现多个方向的紧密贴紧装配。

附图说明

[0014] 图  1 为本发明整体外观示意图。

[0015] 图  2 为本发明部件分离示意图。

[0016] 图  3 为耦合器主体分离示意图。

具体实施方式

[0017] 如图1、2所示，一种一体化的微波波导耦合器，包括三个波导极化器，波导腔体之

间具有耦合孔，由耦合器腔体1，耦合器盖板2，钣金支架3以及支架支撑件4，这四种零件组

成。三个波导极化器和安装天线的安装盘都集成于耦合器腔体1上，所述耦合器腔体1通过

低压压铸制造，可以有效的降低成本。

[0018] 由于是一体化制造，由图3可知，耦合器盖板2和耦合器腔体1之间有四个接触面。

由于常规的机械制造安装只能保证一个接触面紧密贴合，而不能保证两个或两个以上的接

触面完全贴合。如果接触面不能完全贴合则会造成泄漏，导致整个耦合器不能正常工作。 

如图3所示，在三个波导口的接触面处，耦合器腔体1和耦合器盖板2都采用同一个角度向内

倾斜进行配合接触。因为耦合器盖板2和耦合器腔体1是沿着耦合器的E面剖分的，而矩形波

导E面具有不泄漏的特性，此处利用该特性。耦合器盖板2和耦合器腔体1之间过盈配合，如

此设计则可以保证如图3中5和6处三个波导口连接处完全紧密的贴合，此时耦合器盖板2底

部和耦合器腔体1底部的接触面可能存在一个极小的缝隙，但是该缝隙由于正好处于E面分

界处，因此不存在泄漏。该倾斜设计结构上能够实现该一体化设计的关键技术。
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图1

图2
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图3
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